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为 满足 国内 客户 快速 了 解 SC7731E PCB design guide 的 重点 , 特 增 加 了 一 
份 中 文 版 的 设计 指导 , 此 份 只 包含 了 部 分 重点 设计 说 明 ， 更 详细 的 细节 请 参阅 : 


@ SC7731E_PCB_Design_Guide_V1.0 
@ SC7731E_RF_Design_Guide_V1.0 
@ SC7731E_WCN_Design_Guide_v1.0 


版 本 信息 EB SPREADTRUM 


Version Date Owner Notes 


摆件 注意 事项 


重要 线 出 线 顺 序 


RF PA 的 处 理 


时 钟 设 计 注 意 事项 


地 的 处 理 


PCB 评 审 流 程 


流程 Ea SPREADTRUM 


PCB 布 局 评审 


整 机 热 评估 


提供 整 机 的 CAD 模 型 


提供 整 机 的 CAD 模 型 


VDDCORE 以 及 其 它 
a DCO/DC 的 “地 " 
p 
E T 


要 割 开 ， 不 要 直接 连任 
一 起 ， 最 后 通过 大 和 孔 连 
FE "Eb" 


走 线 评审 


典型 布局 方式 ESppEADTRUN 
ANT 


MEMORY 


RF 


o 整体 的 结构 堆 二 需要 特别 重视 主要 部 件 的 出 线 方向 ， 特 别 是 WCN/RF ANT 的 位 
置 需要 优先 融 定 


摆件 注意 事项 ESPREADTRUNW 


< Not recommend 
Case1: Heat sources 
placed side by side 


Not recommend * 
Case2: Heat sensitive component 
(TCXO) placed too close to the heat 
source (PA/ transceiver) 


© _ PCB 面积 小 于 2500mm^2 有 很 大 的 热风 险 ， 推 荐 PCB 面 积 大 于 等 于 
3000mm^2 
热源 距离 板 边 至 少 3mm 
热源 与 热源 之 | 间 人 至少 距离 5mm 


摆件 注意 事项 Wa SPREADTRUM 
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@ PCB 上 总 共有 两 个 温度 感应 器 ,一 个 监视 充电 IC ( 或 者 充电 三 极 管 ) 温度 ,一 
个 监视 板 体 温度 


重要 布线 顺序 GPESPREADTRUM 


BB&Memory : (RREME REAR TeAySPM 
时 钟 : 26M/32K 走 线 ( 注意 晶体 和 热源 的 间距 、 包 地 、 立 体 保 护 等 ) 


高 速 信号 : MIPI ( 注意 至 少 要 有 一个 完整 的 参考 平面 、 便 于 阻抗 控制 ) 


电源 : 注意 DCDC 电 源 包 括 VBAT 路 径 分 布 


RF PA 的 处 理 ESPREADTRUMNY 


布局 时 RF PA 需要 独立 屏蔽 时 , BS 三 次 谐 波 会 对 WIFI 高 信道 接送 产生 
Desense , 需要 特别 注意 。 
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TSX 设计 -1 


SCIOLE 
Transciever 


ESPREADTRUW 


PA 以 及 其 它 热源 需要 与 TSX 保 持 15mm 的 
距离 . 

TSX 与 Transceiver 的 距离 控制 在 4mm 到 
6mm 之 间 . 


TSX 设计 -2 ESPREADTRUWY 


TSX 下 面 的 L1、 
[32 ec NM E 
L5 应 该 挖 空 . 


“a” 的 宽度 >0.25mm . 

、 除 了 底层 ， 红 色 区 域 下 面 的 L1~L5 都 挖 空 . 
、 茶 止 其 它 信 号 线 穿 过 TSX 的 挖 空 区 域 . 

、 时 钟 信号 用 “地 ”保护 好 . 
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TSX 设计 -3 
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GPS TSEN _VREFP, GPS TSEN IN and 
GPS_TSEN_VREFN 三 根 线 请 按照 右 图 示 有 顺序 排列 , 
并 且 需 要 立体 包 "ib ， 


Ea SPREADTRUM 


TSX 设计 -4 ESPREADTRUW 


| > (GPS_TSEN_VREFP| 
< | GPS ITSENI 
4 | [GPS TSEN VREF 


GPS TOEN VREFN 


- M 


1. C2103 是 个 接地 点 ， 不 是 一 个 component 
2. C2103 靠 BB 端 就 近 摆 放 
3. 此 处 的 “地 ”必须 是 主 地 ,要 求 束 近 下 主 地 
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RTC 设计 
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RTC PCB Layout Rule: 
1. 32K Crystal 远 离 PMIC >2mm, 远 离 系统 主要 热源 (BB/Charger IC/RF PA 等 )>5mm 


2.OSC32KI, OSC32KO 走 线 需 要 在 表层 且 线 长 小 于 10mm: 


3. Crystal 管 脚 及 走 线 需 要 包 地 保护 ， 相 邻 层 是 地 平面 。 


地 的 处 理 Ea SPREADTRUM 


TOP 层 / SC7731E WH FE, AVSS_WCN, AVSS_RF 两 组 地 要 单独 处 理 ， 不 要 和 其 它 GND 
在 表层 相连 。 
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THANK YOU! 


